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Lepiszcze termoplastyczne do mocowania podnoskéw i zakladek
termoplastycznych stosowanych w obuwnictwie
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Przedmiotem wynalazku jest lepiszcze termoplastycz-
ne przeznaczone do mocowania podnoskéw i zakladek
termoplastycznych.

Podnoski i zakladki termoplastyczne sporzadza si¢
przez wykrawanie elementéw z arkuszy, uformowanych
z termoplastycznego tworzywa sztucznego, lub wykona-
nych przez napawanie wzglednie przez powlekanie tka-
nin lub wibkien dyspersjami polimeréw termoplastycz-
nych. Znane s3 réwniez podnoski i zakladki termopla-
styczne, sporzadzane w formie arkuszy przez odciagnie-
cie wody z zawiesiny rozwléknionych surowcéw natu-
ralnych (jak celuloza, skéra i inne) zawierajacej domie-
szk¢ tworzyw termoplastycznych. Takie podnoski
wzglednie zakladki otrzymywane pokrywa si¢ na po-
wierzchni warstwa lepiszcza termoplastycznego wykona-
nego na podstawie kopolimeru propionianu winylu i
octanu winylu, lub mieszanin kopolimeru winylu i ety-
lenu z réznymi zywicami bedacymi pochodnymi kala-
fonii i woskami. Lepiszcza oparte na kopolimerach bu-
tadienu metakrylanu metylu nie s3 znane. Trwato$¢ za-
chowania ksztattu obuwia w nosku i w czgéci pigtowej
podczas uzytkowania obuwia jest uzalezniona od wytrzy-
maloéci polaczenia klejowego ze skéra w tym samym
stopniu, co od wytrzymato$ci mechanicznej samego two-
rzywa termoplastycznego z ktérego wykonano dany ele-
ment (ewentualnie tworzywa termoplastycznego wzmoc-
nionego noénikiem wiéknistym).

Odporno$¢ mechaniczna na zdeformowanie, a jedno-
cze$nie sprezysto§¢ i pewna elastyczno$é noska i czesci
pigtowej nie sa wylacznie wynikiem wtasnosci samego
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tworzywa termoplastycznego z ktérego wykonano pod-
nosek wzglednie zakladke, lecz powstaja dzigki utwo-
rzeniu laminatu (sklejki) z trzech materialéw: skéry
wierzchniej cholewki, zakladki wzglednie podnoska i
podszewki. Wysokie wymagania stawiane lepiszczom ter-
moplastycznym ' stanowigcym zewnetrzng warstwg two-
rzywowa podnoskéw i zakladek termoplastycznych wy-
nikaja réwniez z uniwersalnosci tych lepiszcz, ktére
musza dawaé polaczenia klejowe o wysokiej wytrzyma-
losci przy prasowaniu w temperaturze od 100 do 135°C
przy stosunkowo niskim ci$nieniu 3 do 5 kg/cm2 z réz-
nymi rodzajami skéry (garbowania chromowego, gar-
bowania roslinnego, o réznej zawartoéci thuszczu, $cistej
lub luZnej strukturze warstwy mizdrowej), jak tez i z
réznymi rodzajami tkanin podszewkowych. Ponadto wa-
runki eksploatowania obuwia wymagaja, aby polaczenia
klejowe odznaczaly si¢ odpornoscia na dzialanie wody.

Wymienione wyzej specjalne rodzaje tworzyw sztucz-
nych i zywic do sporzadzania lepiszcz termoplastycz-
nych dla podnoskéw i zakladek termoplastycznych sa
drogie i niedostgpne w kraju. Hamuje to uruchomienie
krajowej produkcji podnoskéw i zakladek termopla-
stycznych, dla ktérej istnieje dostateczna baza surowco-
wa na odcinku potrzebnych noénikéw wioknistych i
tworzyw termoplastycznych stanowiacych wlasciwy ele-
ment konstrukcyjny podnoska i zaktadki.

Celem wynalazku bylo opracowanie lepiszcza termo-
plastycznego dla podnoskéw i zakladek termoplastycz-
nych, laczacego w sobie wymeinione wla$ciwosci le-
piszcz, sporzadzonego na podstawie dostgpnych surow-
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céw pochodzenia krajowego, przy mozliwie niskim
udziale rozpuszczalnikéw organicznych w skladzie mie-
szanki.

Stwierdzono, ze bardzo dobre lepiszcze termoplastycz-
ne odpowiadajace w zupelnosci postawionym wymaga-
niom mozna otrzyma¢ wedlug wynalazku przez zmie-
szanie kopolimeru butadienu i metakrylanu metylu typu
Butapleks B o zawartosci skladnikéw 40% butadienu i
60% metakrylanu metylu w kopolimerze w postaci
30—40%-owej dyspersji w ilo§ci 60—100 czgSci wago-
wych w przeliczeniu na sucha substancj¢ kopolimeru, z
emulsja zawierajacg 220—270 czesci wagowych spolime-
ryzowanej kalafonii o punkcie migknigcia 50—65°C,
150—250 czeéci wagowych rozpuszczalnika organiczne-
go najkorzystniej tréjchloroetylenu lub cykloheksanu,
10—30 czg¢éci wagowych $rodka powierzchniowo czyn-
nego najkorzystniej soli sodowej pochodnej estru kwa-
su siarkowego i mieszaniny alkoholi oleinowego i cety-
lowego lub oksyetylenowego nonylofenolu (Preteponu G)
i 80—150 czeSci wagowych wody. Lepiszcze termopla-
styczne nanosi si¢ na podnoski wzgl¢dnie zakladki jed-
nym ze znanych sposobéw nakladania lepiszcz np. przez
powlekanie w ilosci 70—120 g/m2 (w przeliczeniu na su-
cha substancje) i suszy w temperaturze 80—105°C.

Przyktad. 250 czgsci wagowych spolimeryzowanej
kalafonii, 200 czg¢$ci wagowych trojchloroetylenu i 20
cze$ci wagowych soli sodowej pochodnej estru kwasu
siarkowego i mieszaniny alkoholi oleilowego i cetylowe-
g0 (Pretepon G) umieszcza si¢ w mieszalniku typu Wer-
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ner-Pfleiderer, miesza calo$¢ az do rozpuszczenia spoli-
meryzowanej kalafonii, nastgpnie przenosi sporzadzony
roztwor do mieszalnika wyposazonego w mieszadlo o
szybkich obrotach. Po wlaczeniu mieszadia dolewa si¢
powoli najpierw 100 czg¢$ci wagowych wody, a nastgpnie
juz szybciej 200 czeSci wagowych dyspersji 40%-owej
kopolimeru butadienu z metakrylanem metylu o zawar-
tosci sktadnikéw 40% butadienu i 607 metakrylanu me-
tylu w kopolimerze (butapleks B).

Zastrzezenie patentowe

Lepiszcze termoplastyczne do mocowania podnoskow
i zakladek termoplastycznych stosowanych w obuwnic-
twie, znamienne tym, Ze stanowi mieszaning¢ emulsji zto-
zonej z 220—270 cze$ci wagowych spolimeryzowanej ka-
lafonii o punkcie migknigcia 50—65°C, 150—250 czesci
wagowych rozpuszczalnika organicznego, najkorzystniej
trojchloroetylenu lub cykloheksanu, 10—30 cze$ci wago-
wych $§rodka powierzchniowo czynnego, najkorzystniej
soli sodowej pochodnej estru kwasu siarkowego i mie-
szaniny alkoholi oleinowego i cetyplowego lub oksyetyle-
nowego nonylofenolu, 80—150 czeéci wagowych wody
oraz 30—407%-owej dyspersji kopolimeru butadienu i
metakrylanu metylu o zawarto$ci skladnikéw 40% bu-
tadienu i 60% metakrylanu metylu w kopolimerze w ilo-
§ci 60—100 czesci wagowych w przeliczeniu na sucha
substancj¢ kopolimeru.

WDA-1. Zam. 2190, nakiad 250 cgz.
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